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FICHA TÉCNICA
Tech Spray 1978-DP - Compuesto disipador de

 calor, sin silicona, pasta blanca

942 129 598

El Tech Spray 1978-DP es un compuesto térmico de alta calidad diseñado 
para mejorar la transferencia de calor entre componentes electrónicos. Su 
fórmula sin silicona lo hace ideal para aplicaciones donde la contaminación 
por silicona pueda causar problemas de soldadura o afectar el rendimiento 
de los componentes.

Características Principales
Sin silicona: Evita la contaminación de silicona, lo que lo hace compatible 
con una amplia gama de materiales y procesos de fabricación.
Alta conductividad térmica: Permite una rápida disipación del calor, prote-
giendo los componentes electrónicos del sobrecalentamiento.

-
rando un contacto térmico óptimo.
No corrosivo: No daña los componentes electrónicos ni los materiales 
circundantes.
Fácil de aplicar: Su consistencia pastosa facilita su aplicación en una variedad 
de formas y tamaños.
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